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MUUTOS OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUSTA KOSKEVAAN TIEDOTUSTILAISUUSKUTSUUN 
 
Okmetic Oyj julkisti osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2009 
tiistaina 27.10.2009. 
 
Yhtiön tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineiden 
edustajille pidetään perjantaina 30.10.2009 klo 9.00 Helsingin World 
Trade Centerissä, Aleksanterinkatu 17, 2.kerros, Helsinki. Okmeticin 
toimitusjohtajan sijainen Mikko Montonen kertoo tilaisuudessa 
konsernin vuoden 2009 tammi-syyskuun kehityksestä. Esitys on 
suomenkielinen. Tilaisuudessa on paikalla Okmeticin hallituksen 
puheenjohtaja Henri Österlund. 
 
Pyydämme osanottajia ilmoittautumaan tilaisuuteen sähköpostitse 
viestinta@okmetic.com tai puhelimitse (09) 5028 0406/Marika Mäntymaa. 
 
Tervetuloa!  
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Esko Sipilä 
Talousjohtaja 
 
Lisätietoja: 
 
Talousjohtaja Esko Sipilä, Okmetic Oyj, 
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: esko.sipila@okmetic.com 
 
Viestintäpäällikkö Jenni Laine, Okmetic Oyj, 
Puh. (09) 5028 0509, sähköposti: jenni.laine@okmetic.com 
 
Jakelu: 
 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.okmetic.com 
 
LYHYESTI OKMETICISTA 
 
Take it higher 
 
Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä 
piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy 
teknologiaosaamistaan aurinkoenergiateollisuudelle. Okmetic tarjoaa 
asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja 
kannattavuuttaan. 
 
Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet 
parantavat ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön 
tuotteet perustuvat asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean 
teknologian osaamiseen, innovatiiviseen tuotekehitykseen ja 
tehokkaaseen tuotantoprosessiin. 
 



Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, 
tehtaat Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa 
ja Kiinassa.  
 
Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. 
Lisätietoja yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com. 
 
 
 


